設　定　登　録　申　請　書

　　年　　月　　日


一般財団法人 ソフトウェア情報センター

理事長　　  　　　　　　　　　　　   殿

1． 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称

2． 半導体集積回路の分類

	（1）構造
	□バイポーラ　　□MOS　　□Bi‐MOS　　□光IC　　□その他

	（2）技術
	□TTL　　 □DTL　　□ECL　　□IIL　　□CMOS　　□NMOS　

□PMOS　　□その他

	（3）機能
	□ロジック □メモリ　□マイクロコンピュータ　□リニア　□その他

	（4）簡単な説明


3． 回路配置の創作をした者

　

住　所

名　称

4． 申請者

　

住　所

名　称

代表者

5． 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。）を最初に業として譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入した年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

6． 代理人

　

住　所　〒


氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

7． 添付資料の目録

	（1）申請者が創作者等であることについての説明書
	1通

	（2）半導体集積回路
	4個

	（3）回路配置を記載した図面
	葉

	（4）委任状
	通

	
	


　収　　入





　印　　紙








TEL.　　　　　　　　　　　　　　FAX.





１8,000円











